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for the production of microsystems and connectors.

o (57) Abrégé : La présente Invention est relative & un procédé de revétement sélectif sur certaines zones d'une surface composite
par un film conducteur, & un procédé de fabrication d'interconnexions en microélectronique, ainsi qu'a des procédés et méthodes
de fabrication de circuits intégrés, et plus particulierement a la formation de réseaux d'interconnexions métalliques, ainsi qu'aux
procédés et méthodes de fabrication de microsystémes et de connecteurs.



